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Renesas annonce la disponibilité générale de Renesas 365

· Première plateforme cloud unifiée de développement électronique de bout en bout, combinant l’exploration des composants, le développement système basé sur des modèles, la gestion du cycle de vie des composants et la validation précoce des concepts.
· La technologie d’évaluation et d’optimisation basée sur des modèles recommande instantanément les MCU (microcontrôleur) en fonction du contexte global de conception du système.
· Intégration des MCU RA avec e² studio, les SDK et la chaîne d’outils Renesas.
· Démonstration en direct à embedded world 2026 à Nuremberg (Hall 4, Stand 305 et Hall 1, Stand 234).

NUREMBERG, Allemagne et TOKYO, Japon, 11 mars 2026 — Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723), fournisseur de premier plan de solutions avancées pour semi‑conducteurs, annonce aujourd’hui la disponibilité générale de Renesas 365, Powered by Altium, une plateforme intelligente basée sur des modèles qui intègre l’exploration des composants, le développement système et la validation précoce des concepts au sein d’un environnement unique et unifié. Hébergée dans le cloud, Renesas 365 est une plateforme inédite dans l’industrie, conçue pour rapprocher le silicium et les systèmes au sein d’un écosystème ouvert et évolutif.

Dans la conception embarquée moderne, les ingénieurs sont souvent confrontés à des flux de travail fragmentés, à des recherches manuelles de composants et à un manque de visibilité au niveau système. Renesas 365 répond directement à ces défis en connectant des outils jusqu’alors isolés — tels que les fichiers logiciels embarqués, les fiches techniques et les notes d’application — dans une plateforme rationalisée et gérée dans le cloud. Grâce à Renesas 365, les équipes d’ingénierie peuvent explorer collaborativement des architectures, co‑développer le matériel et le logiciel, et prendre des décisions de conception au niveau système appuyées par des informations en temps réel.

À la suite de son introduction conceptuelle, Renesas lance aujourd’hui la première phase de Renesas 365 en intégrant plus de 550 variantes de la famille de microcontrôleurs RA, un portefeuille de MCU Arm® de premier plan dans l’industrie, accompagné d’une suite complète d’outils de développement.

Grâce à la technologie d’évaluation et d’optimisation basée sur des modèles, les ingénieurs peuvent désormais s’appuyer sur Renesas 365 comme environnement de conception intelligent, capable d’assister activement la sélection du MCU le plus adapté en fonction des exigences complètes du système. Plutôt que de filtrer des fiches techniques de manière isolée, les ingénieurs reçoivent des recommandations guidées prenant en compte l’utilisation des broches, les périphériques, les performances temporelles, la consommation d’énergie et l’alignement des composants avec les blocs fonctionnels du système. Des tâches qui nécessitaient auparavant une heure d’analyse de documentation peuvent désormais être réalisées en quelques minutes, réduisant considérablement le temps d’évaluation. Cette intelligence au niveau système accélère la convergence des conceptions, limite les reprises en aval et permet une mise sur le marché plus rapide, tout en favorisant des conceptions embarquées plus robustes, efficaces et économiques.

« La disponibilité générale de Renesas 365 marque une étape clé dans la concrétisation de la vision de digitalisation de Renesas », a déclaré Gaurang Shah, Vice‑Président et Directeur Général de l’Embedded Processing chez Renesas. « En proposant la première phase d’un environnement de conception intelligent dédié au développement en amont, nous posons les bases de la phase suivante, dans laquelle les éléments matériels et logiciels des sous‑systèmes seront maintenus directement dans Renesas 365. Cela aide nos clients à concevoir, déployer et maintenir plus rapidement et à moindre coût des produits logiciels de nouvelle génération. »

Associée à l’environnement de développement intégré e² studio, au « Flexible Software Package » (FSP) et à une documentation intelligente, la plateforme permet aux ingénieurs de tirer parti de flux de conception intégrés spécifiquement créés pour les MCU RA, incluant la gestion des capteurs, de l’alimentation et le support des compilateurs.

Principales fonctionnalités de Renesas 365 :

· Exploration, découverte et sélection de composants et de systèmes basées sur des modèles

· Continuité numérique entre les flux systèmes, matériels et logiciels

· Assistance par IA pour les contraintes de conception, la gestion des ressources et la résolution d’erreurs

· Gestion des composants RA via mise à jour OTA (Over‑The‑Air)

Les clients existants peuvent relier leurs projets e² studio actuels à Renesas 365 et commencer à utiliser la plateforme immédiatement. Les développeurs démarrant un nouveau projet sont guidés tout au long de la découverte des composants et des solutions au niveau système afin d’identifier les produits compatibles et d’évaluer la faisabilité. Cette prise de contexte globale accélère significativement les phases initiales de développement et réduit le nombre d’itérations.

Configurations matérielles et logicielles numériquement connectées
À mesure que les ingénieurs modifient leur système, la plateforme enregistre automatiquement les itérations et les relie aux éléments de conception au niveau système, permettant ainsi de revisiter toute configuration matérielle ou logicielle antérieure. Grâce à cette intelligence contextuelle, Renesas 365 identifie les contraintes de ressources ou de conception, propose des solutions et aide les équipes à prendre des décisions avec moins d’itérations et davantage de confiance. En outre, Renesas 365 permet de gérer et de mettre à jour les composants basés sur l’architecture RA même après la conception initiale, via une fonctionnalité OTA intégrée.


Une plateforme ouverte conçue pour la flexibilité
Renesas 365 est une plateforme ouverte et évolutive qui reflète la manière dont les systèmes électroniques sont réellement développés. Les développeurs peuvent intégrer des composants tiers, des capteurs et des outils partenaires directement dans leurs conceptions système. Cette approche ouverte permet d’évaluer les compromis et d’envisager des architectures multi‑fournisseurs, tout en conservant un contexte système intégré.

Développement de l’écosystème Renesas 365
Actuellement en développement, la prochaine phase de Renesas 365 permettra de modéliser des blocs de sous‑systèmes complets en tant que composants maintenus par la plateforme. Dans ce cadre, davantage de familles de produits Renesas seront prises en charge et l’écosystème de composants intégrera un nombre croissant de produits tiers. Les sous‑systèmes — tels que la configuration des périphériques, la gestion de l’alimentation et les logiciels — seront automatiquement définis, maintenus et validés pour assurer leur compatibilité. Ces blocs personnalisables permettront aux clients d’accélérer leur mise sur le marché, de réduire les efforts d’ingénierie et d’accéder à des technologies de pointe.

Renesas présentera Renesas 365 à embedded world 2026 à Nuremberg sur deux emplacements distincts :

Stand Renesas 365 (Hall 4, Stand 4‑305) : démonstrations en direct des flux RA intégrés, de l’exploration système basée sur des modèles et de la validation intelligente.

Stand Renesas (Hall 1, Stand 1‑234) : présentation de l’ensemble du portefeuille de solutions semi‑conducteurs avancées de Renesas, avec démonstrations et présentations.


Disponibilité
Renesas 365 est désormais disponible pour les nouveaux développeurs RA comme pour les utilisateurs existants.
Pour plus d’informations, consultez : www.renesas.com/en/renesas365


Vidéo : https://presse.hbi.de/pub/Renesas/Presskits/EW2026/Renesas_365_demo_video.mp4


À propos de Renesas Electronics Corporation
Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) offre un avenir plus sûr, plus intelligent et plus durable où la technologie nous facilite la vie. L'un des principaux fournisseurs mondiaux de microcontrôleurs, Renesas combine notre expertise dans le traitement embarqué, l'analogique, l'alimentation et la connectivité pour fournir des solutions complètes de semi-conducteurs. Ces combinaisons gagnantes accélèrent la mise sur le marché des applications automobiles, industrielles, d'infrastructure et IoT, permettant à des milliards d'appareils connectés et intelligents d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. En savoir plus sur renesas.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, YouTube et Instagram.

###


(Remarques) Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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